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Abstract (en)
The method involves equipping an element e.g. watch dial (11), where the element has anchoring units (7) permitting to improve the fixation of
decorations (5) on the element. A mask (4) with desired thickness is formed, where the mask is filled with the decorations, and comprises an
opening. The opening of the mask is placed against a place to be decorated so as to form a mold. A material is filled in the mold, and the mask is
withdrawn.

Abstract (fr)
Il s'agit d'un procédé de décoration d'un élément. Ce procédé comprend les étapes suivantes : a) se munir de l'élément (1); b) réaliser un masque
(5) de l'épaisseur souhaitée des décors (5), et présentant au moins une ouverture; c) placer la au moins une ouverture du masque (5) contre
l'endroit à décorer afin de former au moins un moule; d) remplir d'un matériau ledit au moins un moule; et e) retirer le masque (2).
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